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建屋への地下水流入箇所調査状況（全体）建屋への地下水流入箇所調査状況（全体）

調査予定

止水工事完了

これまでは、地下水流入箇所が直接目視確認できる箇所の調査・止水を実施してきた。※

→さらなる地下水流入抑制のため、直接目視確認できない箇所についても、床ボーリングや流入音等により調査中。

（ただし、高線量など施工困難箇所は別途検討）

※止水工事実績

・３号機起動用変圧器ケーブルダクト（＃３Ｃ／Ｂ：H24.12.4止水完了）

・集中ＲＷ連絡ダクト （＃３ＦＳＴＲ：H25.3.1止水完了）

・共用プール連絡ダクト （プロセス主建屋：H25.3.8止水完了）

・２～４号機ＤＧ連絡ダクト （＃２Ｔ／Ｂ： H25.7.19、＃４Ｔ／Ｂ：H25.7.22止水完了）

(B) (B) ＨＴＩ連絡ダクト

8/30, 8/31に流入有無が確認される見込み

((ＡＡ) ) １号機コントロールケーブルダクト

8/30, 8/31に流入有無が確認される見込み

今回調査箇所

流入なし確認済み

(C) (C) ＨＴＩ連絡ダクト

9月中旬に流入有無が確認される見込み
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（Ａ）１号タービン建屋への流入調査箇所（Ａ）１号タービン建屋への流入調査箇所 ※※8/30,318/30,31に流入有無が確認される見込みに流入有無が確認される見込み

調査箇所

タービン建屋１階床にボーリング孔設置。

カメラを挿入し、流入有無を確認。

１号機コントロールケーブルダクト
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（Ｂ）ＨＴＩ建屋への流入調査箇所（Ｂ）ＨＴＩ建屋への流入調査箇所 ※※8/30,318/30,31に流入有無が確認される見込みに流入有無が確認される見込み

ＨＴＩ連絡ダクト
水位：OP4000～5000
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平面図(B1F)

雰囲気線量：１５μＳｖ／ｈ

地下１階の床にボーリング孔を設置。

吹き流し付きの水中カメラを挿入し、

吹き流しの揺れを観測することで

流入有無を確認。

建屋内
水位：OP2000～3000
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HTIHTI連絡ダクト周辺地中の地下水流向・流速測定連絡ダクト周辺地中の地下水流向・流速測定

HTIHTI連絡ダクト周辺地盤にセンサーを挿入し、地下水の流向・流速を測定。（流入箇所絞り込み）連絡ダクト周辺地盤にセンサーを挿入し、地下水の流向・流速を測定。（流入箇所絞り込み）

計測箇所イメージ
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センサー計測イメージ

HTI建屋

プロセス
主建屋

サイトバンカ建屋焼却工作
建屋

HTI連絡ダクトOP.5800
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（Ｃ）（Ｃ） ＨＴＩ連絡ダクトの調査方法ＨＴＩ連絡ダクトの調査方法 ※※ 9/9/中旬に流入有無が確認される見込み中旬に流入有無が確認される見込み


